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Zaprawa klejgca

Izolacja termiczna

Naroznik metalowy
fabrycznie oklejony siatka
Zaprawa zbrojona siatkg
z wiékna szklanego

Farba gruntujgca
Wyprawa elewacyjna

Akryl
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UWAGI:

1. niniejszy rysunek stanowi integralng cze$¢ wielobranzowego projektu
budowlanego i nalezy rozpatrywac¢ go tgcznie z opisem technicznym
i projektami branz

2. wszelkie projekty wykonawcze i rozwigzania uszczegoétawiajace oraz przyjete
w fazie realizacji zamienne rozwigzania techniczne i technologiczne nalezy
bezwzglednie konsultowaé i zatwierdzi¢ na etapie projektowania z autorem
niniejszego opracowania

Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek - Architekt
ul. Gérna 19A/10, 25-415Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57
tel. 4120 10 992
fax. 4120 10 792

Temat: Termomodernizacja budynku

Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kielcach
Adres: ul.Jagiellonska 90, 25-734 Kielce
Inwestor: Zespot Szkot Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Jagielloriska 90, 25-734 Kielce
Tyt. rys: DOCIEPLENIE OSCIEZY OKIENNYCH
Faza: PROJEKT BUDOWLANY Skala : 1:- Data:
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